wo 2013/076410 A 1[I I 0F 0000 00O O O O

(12) DEMANDE INTERNATIONALE PUBLIEE EN VERTU DU TRAITE DE COOPERATION EN MATIERE DE
BREVETS (PCT)

~.

(19) Organisation Mondiale de la Ny
Propriété Intellectuclle AT V000 0 OO

Bureau international i o .
(10) Numéro de publication internationale

\\

(43) Date de la publication internationale WO 2013/076410 A1
30 mai 2013 (30.05.2013) WIPOIPCT
(51) Classification internationale des brevets : BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM,
GO6K 19/077 (2006.01) DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT,
; . . HN, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KM, KN, KP,
(21) Numéro de la demande internationale : KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD,
PCT/FR2012/052661 ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI,
(22) Date de dépdt international : NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU,
19 novembre 2012 (19.11.2012) RW, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ,
TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA,
(25) Langue de dépot : frangais M, ZW.

(26) Langue de publication : frangais (84) Ltats désignés (sauf indication contraire, pour tout titre
(30) Données relatives 2 la priorité : de protection régionale disponible) : ARIPO (BW, GH,
1160655 22 novembre 2011 (22.11.2011) FR GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, SZ, TZ,
UG, ZM, ZW), eurasien (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ,
(71) Déposant : OBERTHUR TECHNOLOGIES [FR/FR]; TM), européen (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK,
50 quai Michelet, F-92300 Levallois-Perret (FR). EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV,

MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM,
TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CIL, CM, GA, GN, GQ, GW,
ML, MR, NE, SN, TD, TG).

(72) Inventeurs : BOSQUET, Olivier; 32 rue Emilia Lebreton,
F-35500 Vitre (FR). RICO, Ruben; 51 rue d'Alésia, F-

75014 Paris (FR).
(74) Mandataire : SANTARELLI; BP 237, 14 avenue de la D¢clarations en vertu de la régle 4.17 -
Grande Armée, F-75822 Paris Cedex 17 (FR). —  relative a la qualité d'inventeur (regle 4.17.iv))

(81) Ktats désignés (sauf indication contraire, pour tout titre Publiée :
de protection nationale disponible) . AE, AG, AL, AM,

— avec rapport de recherche internationale (Art. 21(3))
AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY,

(54) Title : ADAPTER FOR MICROCIRCUIT CARD BETWEEN A LARGE FORMAT AND A SMALL FORMAT OF LESSER
THICKNESS

(54) Titre : ADAPTATEUR POUR CARTE A MICROCIRCUIT ENTRE UN GRAND FORMAT ET UN PETIT FORMAT DE

MOINDRE EPAISSEUR
5
\ 8 8 —-—\ 7

TN\
—

10 —J\— 11 11
9 9

FIG. 4

7
6

(57) Abstract : Format adapter making it possible for a microcircuit card of small format to conform to a large format, the large for -
mat exhibiting a substantially plane form, exhibiting a large thickness (GE), whose extension along said plane is limited by a large
contour, the small format exhibiting a substantially plane form, exhibiting a small thickness (PE), less than the large thickness (GE),
whose extension along said plane is limited by a small contour, inscribed within the large contour, said adapter (5) comprising a sub -
stantially plane plate (6) whose extension along said plane is limited by an external limit (7) substantially identical to the large
contour and by an internal limit (8) substantially identical to the small contour, characterized in that said plate (6) exhibits a thick-
ness substantially equal to the small thickness (PE), and in that the adapter (5) further comprises a substantially plane heightener (9)
of thickness substantially equal to the difference between the large thickness (GE) and the small thickness (PE), disposed parallel to
the plate (6).

(57) Abrégé : Adaptateur de format permettant de conformer une carte a microcircuit de petit format selon un grand format, le grand
format
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présentant une forme sensiblement plane, présentant une grande épaisseur (GE), d'extension selon ledit plan limitée par un grand
contour, le petit format présentant une forme sensiblement plane, présentant une petite épaisseur (PE), inférieure a la grande épais-
seur (GE), d'extension selon ledit plan limitée par un petit contour, inscrit dans le grand contour, ledit adaptateur (5) comprenant
une plaque (6) sensiblement plane d'extension selon ledit plan limitée par une limite externe (7) sensiblement identique au grand
contour et par une limite interne (8) sensiblement identique au petit contour, caractérisé en ce que ladite plaque (6) présente une
épaisseur sensiblement égale a la petite épaisseur (PE), et en ce que l'adaptateur (5) comprend encore un rehausseur (9) sensible-
ment plan d'épaisseur sensiblement égale a la différence entre la grande épaisseur (GE) et la petite épaisseur (PE), disposé parallé -
lement a la plaque (6).
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ADAPTATEUR POUR CARTE A MICROCIRCUIT ENTRE UN GRAND
FORMAT ET UN PETIT FORMAT DE MOINDRE EPAISSEUR.

La présente invention concerne le domaine des cartes a
microcircuit et plus particuliérement un adaptateur de
format apte a compenser une différence d’'épaisseur.

Une carte & microcircuit comprend typiquement une
plaque support réalisée dans une feuille de plastique
rigide. Dans un logement pratiqué dans 1'épaisseur de
ladite plague est disposé un microcircuit, recouvert d’un
connecteur permettant, au moyen d’un lecteur adapté, de
dialoguer avec ledit microcircuit.

Une telle carte & microcircuit est utilisée comme
mémoire sécurisée dans de nombreux domaines : carte
bancaire, carte médicale, carte d’identité ou encore carte
d’abonnement téléphonique.

Si la surface occupée par le microcircuit et son
connecteur reste sensiblement constante, la surface de la
plague support 1l’encadrant ne cesse de se réduire afin
d’accompagner la miniaturisation des équipements, tels les
téléphones mobiles, utilisant de telles cartes a
microcircuit.

Ainsi, dans le domaine de la téléphonie mobile par
exemple, un premier facteur de forme, 1FF, comportait une
plagque support rectangulaire de dimensions externes 54 Xx
85, 6 mm. Rapidement ce format a laissé place & un format
plus réduit : 2FF, comportant une plaque support
rectangulaire de dimensions externes 15 x 25 mm, assortie
d’un détrompeur consistant en un coin découpé. Ce format a
été suivi par un format encore plus réduit : 3FF,
comportant une plague support rectangulaire de dimensions
externes 12 x 15 mm, elle aussi assortie d’un détrompeur
consistant en un coin découpé.

Avec ces formats plus petits, est apparue, une carte de
distribution. Une carte de distribution est une plaque

support plus grande, par exemple au format 1FF, qui
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comprend la carte a microcircuit de format, 2FF ou 3FF,
plus petit. La carte a microcircuit est alors typiquement
prédécoupée afin de pouvoir &tre détachée, avantageusement
sans outil particulier, de la carte de distribution.

Ceg formats cohabitant dans le temps, il est encore
connu de réaliser des adaptateurs. Ainsi un adaptateur d’'un
petit format, par exemple 3FF, vers un grand format, par
exemple 2FF, permet de conformer une carte & microcircuit
au petit format, 3FF selon un grand format, 2FF. Un tel
adaptateur est réalisée dans une plague support. Son
extension est limitée par une limite externe sensiblement
identigque au contour du grand format et par une limite
interne sensiblement identigque au contour du petit format.
I1 est apte & accueillir une carte a microcircuit au petit
format dans sa limite interne. Ledit adaptateur est
avantageusement distribué avec la carte & microcircuit au
sein d’une méme carte de distribution. La carte a
microcircuit et 1’adaptateur peuvent ainsi &tre présenté
espacés l‘un de 1’autre ou encore imbriqués 1’un dans
17autre.

Pour ces formats, 1FF, 2FF, 3FF, 1l’épaisseur de la
plaque support reste la méme et est comprise entre 680 et
840 micrométres.

Il apparait aujourd’hui un nouveau format encore plus
réduit que les précédents. Ce format, nommé 4FF, pour
quatriéme facteuxl de forme, comporte une plague support
rectangulaire de dimensions externes 8,8 x 12,3 mm, elle
aussi assortie d‘un détrompeur consistant en un coin
découpé. Cependant, une nouveauté par rapport aux formats
précédents, est que 1’épaisseur de la plaque support est
réduite et doit é&tre comprise entre 600 et 700 micrométres.

Le faible recouvrement des plages de tolérance
d’épaisseur, limité & 20 pym, compte tenu des tolérances de
fabrication atteignables pour les matériaux plastiques
typigquement utilisés, ne permet pas de réaliser une plaque
support unique satisfaisant simultanément aux exigences

d’épaisseur des formats antérieurs, 1FF, 2FF, 3FF et du
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nouveau format, 4FF.

Comme précédemment, le nouveau format 4FF est amené a
cohabiter dans le temps avec 1les anciens formats. Il
convient donc de pouvoir réaliser un adaptateur permettant
de conformer une carte a microcircuit d‘un petit format,
tel 4FF, selon un grand format, tel 1FF, 2FF, 3FF, Yy
compris en adaptant une différence d’épaisseur, entre une
grande épaisseur d’un grand format et une petite épaisseur
d’un petit format.

I1 est de plus souhaité réaliser une carte a
microcircuit, ainsi que son ou ses adaptateurs dans une
seule et méme plaque support, afin de pouvoir réaliser une
carte de distribution comprenant une carte a microcircuit,
ainsi gue son ou ses adaptateurs, de matiére.

La présente invention propose une solution avantageuse
a ce probléme.

L'invention a pour objet un adaptateur de format
permettant de conformer une carte & microcircuit de petit
format selon un grand format, le grand format présentant
une forme sensiblement plane, présentant une. grande
épaisseur, d’extension selon ledit plan limitée par un
grand contour, le petit format présentant une forme
sensiblement plane, présentant une petite épaisseur,
inférieure & la grande épaisseur, d’extension selon ledit
plan limitée par un petit contour, inscrit dans le grand
contour, ledit adaptateur comprenant une plague
sensiblement plane d’extension selon ledit plan limitée par
une limite externe sensiblement identique au grand contour
et par une limite interne sensiblement identique au petit
contour, présentant une épaisseur sensiblement égale a la
petite épaisseur, et 1’adaptateur comprenant encore un
rehausseur sensiblement plan d’épaisseur sensiblement égale
4 la différence entre la grande épaisseur et la petite
épaisseur, disposé parallélement a la plaque.

Selon une autre caractéristique de 1’invention, Ile
rehausseur est disposé du cdté opposé au connecteur de

microcircuit.
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Selon une autre caractéristique de 1’invention, le
rehausseur couvre tout ou partie de la surface comprise
entre la limite externe et la limite interne.

Selon une autre caractéristique de 1’invention, le
rehausseur couvre tout ou partie de la surface inscrite
dans la limite interne.

Selon une autre caractéristique de 1’invention, Ile
petit format est défini par un petit contour sensiblement
rectangulaire et par une petite épaisseur comprise entre
600 et 700 pum.

Selon une autre caractéristique de 1’invention, le
grand format est défini par un grand contour sensiblement
rectangulaire et par une grande épaisseur comprise entre
680 et 840 um.

Selon une autre caractéristique de 1’invention, le
rehausseur présente une épaisseur comprise entre 10 et 170
um, préférentiellement entre 50 et 130 um.

Selon une autre caractéristique de 1’invention, le
rehausseur présente une épaisseur strictement supérieure a
80 um.

L’ invention concerne encore un procédé de fabrication
d’un tel adaptateur, comprenant les étapes de : fabrication
d’une plague selon une épaisseur sensiblement égale a la
petite épaisseur, fabrication d’un rehausseur selon une
épaisseur sensiblement é&gale a la différence entre la
grande épaisseur et la petite épaisseur.

Selon une autre caractéristique de 1’invention, 1’étape
de fabrication du rehausseur comprend un dépdt de matiére
sur la plaque.

Selon une autre caractéristique de 1’invention, 1’é&tape
de fabrication du rehausseur comprend les étapes de
découpage du rehausseur et d’assemblage avec la plaque.

L’invention concerne encore une carte de distribution
comprenant une plaque, comprenant une carte a microcircuit
prédécoupée selon un petit format, 1le petit format
présentant une forme sensiblement plane, présentant une
petite épaisseur, d’extension limitée par un petit contour,
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un premier adaptateur prédécoupé, permettant de conformer
ladite carte 3 microcircuit selon un premier grand format,
le premier grand format présentant une forme sensiblement
plane, présentant une premiére grande épaisseur, supérieure
4 la petite épaisseur, d’extension limitée par un premier
grand contour, exinscrit au petit contour, au moins un
deuxiéme adaptateur prédécoupé permettant de conformer
ladite carte & microcircuit selon un deuxiéme grand format,
le deuxiéme grand format présentant une forme sensiblement
plane, présentant une deuxiéme grande épaisseur, supérieure
4 la petite épaisseur, d’extension limitée par un deuxiéme
grand contour, exinscrit au petit contour, ladite plaque
présentant une é&paisseur sensiblement é&gale & la petite
épaisseur, et chague adaptateur comprenant encore un
rehausseur sensiblement plan d’épaisseur sensiblement égale
4 la différence entre la premidre, respectivement deuxiéme,
grande épaisseur et la petite épaisseur, disposé
parallélement a la plaque.

Selon une autre caractéristique de 1’invention, la
carte & microcircuit est disposée dans 1'un desdits
adaptateurs.

D'autres caractéristiques, détails et avantages de
1l'invention ressortiront plus clairement de la description
détaillée donnée ci-aprés a titre indicatif en relation
avec des dessins sur lesquels

- la figure 1 présente comparativement différents
formats,

- la figure 2 présente une carte a microcircuit
disposée dans un adaptateur,

- la figure 3 présente un mode de réalisation d’un
adaptateur, en vue perspective,

- la figure 4 présente 1’adaptateur de la figure 3, en
vue coupée,

- la figure 5 présente un autre mode de réalisation
d’un adaptateur, en vue perspective,

- la figure 6 présente 1’adaptateur de la figure 5, en

vue coupée,
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- la figure 7 présente un mode de réalisation d’une
carte de distribution.

~

Comme illustré a la figure 1, il existe différent
formats de carte a& microcircuit 1. Dans tous les cas, une
carte & microcircuit 1 est découpée dans une plaque mince
sensiblement plane de matériau plastique. Dans tous les
formats, une carte & microcircuit comprend sur une de ses
faces un connecteur 3 permettant de se connecter avec le
microcircuit.

Afin de permettre & une carte a microcircuit de petit
format PF d’étre utilisée en lieu et place d’'une carte &
microcircuit de grand format GF, c’est-a-dire d’un format
plus grand que le petit format PF, il convient de réaliser
un adaptateur 5, apte & venir se placer autour de la carte
4 microcircuit 1 de maniére a la maintenir et a présenter
une forme correspondant au grand format GF. Ainsi un tel
adaptateur 5 permet de conformer une carte a microcircuit 1
de petit format PF selon un grand format GF. Un ensemble
comprenant un adaptateur 5 et une carte a microcircuit 1 de
petit format PF, mise en place dans 1’adaptateur 5, peut
8tre installé, par exemple dans un lecteur de carte, en
lieu et place d’une carte & microcircuit de grand format
GF.

Pour cela, un adaptateur 5, dont un mode de réalisation
est figuré aux figures 2 et 3, réalise une transition entre
un petit format PF et un grand format GF.

Le petit format PF est un format de carte. Il est ainsi
découpé dans une plagque de forme sensiblement plane et
d’épaisseur faible au regard de ses autres dimensions, que
1’on nomme petite épaisseur PE. L’extension du petit format
PF selon le plan de ladite plague est limitée par un petit
contour PC.

Le grand format GF est un format de carte. Il est ainsi
découpé dans une plagque de forme sensiblement plane et
d’épaisseur faible au regard de ses autres dimensions.
Cette épaisseur selon une caractéristique importante est

cependant plus grande gque 1’épaisseur PE du petit format
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PF. Aussi cette épaisseur est nommée grande épaisseur GE.
L’extension du grand format GF selon le plan de ladite
plagque est limitée par un grand contour GC. Le petit
contour PC est tel qu’il peut s’inscrire dans le grand
contour GC.

Afin de permettre une adaptation du petit format PF
vers le grand format GF, 1’adaptateur 5 comprend une
premiére piéce découpée dans une plaque de forme
sensiblement plane et d’épaisseur faible au regard de ses
autres dimensions, que 1’on nomme plague 6. L’‘’extension de
ladite plaque 6 selon son plan d’extension principale est
limitée par une limite externe 7 et par une limite ou
découpe interne 8. La limite externe 7 se confond
sensiblement avec le grand contour GC du grand format GF.
La limite interne 8 se confond sensiblement avec le petit
contour PC du petit format PF. Le terme sensiblement
comprend ici les tolérances nécessaires a la réalisation et
au bon fonctionnement. La limite interne 8 est ainsi
complémentaire d’un petit format PF, de maniére a pouvoir
accueillir de maniére maintenue une carte (ou un autre
adaptateur) conforme au petit format PF. La limite externe
7 est au contraire conforme a la définition d’un grand
format GF, de mani&re 3 ce que 1’adaptateur 5 puisse se
substituer & une carte de grand format GF.

Le positionnement relatif, dans 1’adaptateur 5, de la
limite interne 8 relativement a la limite externe 7 est
déterminé, par d’autres contraintes. Ainsi de maniére
connue la position du connecteur 3 de la carte a
microcircuit 1 est définie relativement au petit contour PC
/ limite interne 8 par le petit format PF. La définition de
la position du connecteur 3 relativement au grand contour
GC / limite externe 7 est définie par le grand format GF et
permet de déterminer ledit positionnement relatif de la
limite interne 8 relativement & la limite externe 7.

La figure 2 présente une carte a microcircuit 1, vue du
cbté de son connecteur 3, en place dans un adaptateur 5. La
carte 3 microcircuit 1 est d’un petit format PF. Cependant,



10

15

20

25

30

35

WO 2013/076410 PCT/FR2012/052661

ainsi équipée d’un adaptateur 5, 1’ensemble carte a
microcircuit 1 et adaptateur 5 présente les mémes
interfaces dimensionnelles gu’une carte a microcircuit de
grand format GF.

Il a été wvu, selon une caractéristique importante du
probléme technique que 1’adaptateur 5 est avantageusement
réalisé de matiére avec la carte a microcircuit 1. La carte
4 microcircuit 1, conforme au petit format PF, doit
présenter une épaisseur égale & la petite épaisseur PR.
Aussi, la plaque 6 de 1’adaptateur 5 présente
avantageusement une épaisseur égale a cette méme petite
épaisseur PE.

Cependant, 1l’ensemble comprenant 1’adaptateur 5 et la
carte & microcircuit 1 de petit format PF, doit é&tre
conforme au grand format GF et présenter, au moins
partiellement, une épaisseur égale a la grande épaisseur
GE.

Pour cela, l’adaptateur 5 comprend encore un rehausseur
9. Ce rehausseur 9 est avantageusement sensiblement plan et
présente une épaisseur sensiblement égale a la différence
entre la grande épaisseur GE et la petite épaisseur PE. Le
rehausseur 9 est disposé parallélement & la plagque 6. Ainsi
constitué, 1’ adaptateur 5 présente une épaisseur
sensiblement égale & la grande épaisseur GE et est ainsi
conforme au grand format GF.

Ledit rehausseur 9 est compris dans une plaque mince de
forme sensiblement plane et d’épaisseur faible au regard de
ses autres dimensions, disposée parallélement a la plaque
6.

Selon une caractéristique avantageuse, le rehausseur 9
est disposé en regard de la face de 1l’adaptateur 5 qui se
trouve du cbté opposé au microcircuit 3 de la carte a
microcircuit 1 lorsque ladite carte & microcircuit 1 est en
place dans 1’adaptateur 5. Ainsi, la carte & microcircuit 1
étant disposée dans le méme plan gque 1'adaptateur 5,
présente son connecteur 3 sur une face externe de
l’ensemble comprenant 1’adaptateur 5 et la carte a
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microcircuit 1. Aussi lorsgue ledit ensemble est placé dans
un lecteur de carte, le rehausseur 9, disposé sur 1’autre
face dudit ensemble, contribue a plagquer ledit connecteur 3
contre les moyens de lecture.

Le rehausseur 9 peut présenter une extension dans le
plan de la plaque mince gui peut étre guelconque. Cependant
une extension a l’extérieur de la limite externe 7 présente
peu d’intérét.

Le rehausseur 9 couvre toute la surface comprise entre
la limite externe 7 et la limite interne 8. Cette surface
correspond & 1l’une des faces de 1’adaptateur 5. Le
rehausseur 9 peut recouvrir cette surface en totalité et
offrir ainsi une grande épaisseur GE sur toute ladite
surface.

La figure 4 qui présente une vue en coupe de
1’adaptateur 5 de 1la figure 3, illustre un mode de
réalisation ol le rehausseur 9 recouvre la totalité de la
surface de 1l’adaptateur 5, soit la surface comprise entre
la limite externe 7 et la limite interne 8.

Selon un mode de réalisation alternatif, le rehausseur
9 peut ne couvrir qu’une partie limitée de la face de
l’adaptateur 5. En effet, une carte de grand format GF est
destinée & étre insérée dans un lecteur de carte. Un tel
lecteur de carte comprend le plus souvent une interface
d’introduction réduite & deux glissiéres. Afin d’assurer un
bon positionnement de 1’adaptateur 5 dans ledit lecteur de
carte il peut suffire que 1'épaisseur de 1l’adaptateur 5
soit égale a la grande épaisseur GE dans la zone en regard
avec lesdites glissiéres. Un tel mode de réalisation a
couverture partielle n’est pas illustré.

Selon un mode de réalisation alternatif, plus
particuliérement illustré aux figures 5 et 6, la surface
couverte par le rehausseur 9 peut encore s’étendre a la
surface inscrite dans 1la limite interne 8. Ainsi le
rehausseur 9 vient en totalité ou en partie recouvrir la
surface de la carte a microcircuit 1.

Les figures 5 et 6 montrent un mode de réalisation ol
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le recouvrement de la carte & microcircuit 1, de petit
format PF, est partiel. Le rehausseur 9 comprend une
épargne 11 ol la carte & microcircuit 1 n’est pas
recouverte.

Un tel adaptateur 5 peut étre réalisé selon un procédé
de fabrication avantageux. Un tel procédé de fabrication
comprend les étapes de fabrication d’une plaque 6 selon une
8paisseur sensiblement égale a la petite épaisseur PE, et
de fabrication d’un rehausseur 9.

L’étape de fabrication de la plaque 6 comprend toutes
les étapes, connues de 1’homme du métier, de migse en forme
d’un adaptateur 5 et le cas échéant conjointement d’une
carte & microcircuit 1, ainsi que les éventuelles découpes
ou prédécoupes, qui vont permettre de rendre détachable
ledit adaptateur 5 et ladite carte & microcircuit 1.

L’étape de fabrication d‘un rehausseur 9 contribue a
lui donner une épaisseur sensiblement égale a la différence
entre la grande épaisseur GE et la petite épaisseur PE.

Ceci peut, selon un premier mode de réalisation, &tre
réalisé par un dépdt de matiére sur ladite plaque 6. Un tel
dépdt est avantageux en ce qu’‘il emploie une matiere
ligquide ou piteuse, aisée a mettre en cuvre, et qui se
solidifie ensuite. Cette matiére peut &tre toute matiére
apte 4 étre déposée sur une plagque 6 de matiére plastique.
Cependant un tel mode de réalisation restreint la surface
couverte par le rehausseur 9 & la seule surface de la
plagque 6 / adaptateur 5, a 1l’exclusion de la surface
couvrant la carte a microcircuit 1.

Selon un autre mode de réalisation, la fabrication du
rehausseur est réalisée en découpant le rehausseur 9, par
exemple dans un matériau en feuille et en procédant ensuite
a4 son assemblage avec la plaque 6. Le matériau en feuille
peut étre souple ou rigide. Il convient cependant qu’il
présente une certaine résistance a 1’écrasement afin de
réaliser la grande épaisseur GE finale. Le matériau peut
8tre une feuille de méme matériau plastique que la plaque

6. Le matériau peut encore étre du PET.
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L’'assemblage est avantageusement réalisé au moyen d’'un
adhésif. Ainsi le rehausseur 9 peut aisément étre retiré de
1’adaptateur 5 et/ou de la carte & microcircuit 1 s’il
n’est pas utilisé. Avantageusement encore cet adhésif
permet de replacer ultérieurement le rehausseur 9 sur
1’adaptateur 5 en cas de besoin.

Ce second mode de réalisation permet avantageusement de
réaliser un rehausseur qui recouvre, au moins
partiellement, la surface couvrant la limite interne 8 ou

~

est logée la carte a microcircuit 1. Ceci favorise le
maintien de la carte & microcircuit 1 en place dans
1’adaptateur 5 et contribue & assurer 1’appui du connecteur
3 contre les moyens de lecture.

Selon un mode de réalisation préféré, le petit format
PF est un format 4FF défini par un petit contour PC
sensiblement rectangulaire et de dimensions 8,8 x 12,3 mm
et par une petite épaisseur PE comprise entre 600 et 700
um.

I1 peut alors &tre réalisé un adaptateur 5 pour chaque
grand format. Le grand format GF peut &tre défini par 1'un
des formats antérieurs au format 4FF. Un grand format GF
peut ainsi étre un format 3FF défini par un grand contour
GC sensiblement rectangulaire et de dimensions 12 x 15 mm
et par une grande épaisseur GE comprise entre 680 et 840
pm. Un grand format GF peut encore étre un format 2FF
défini par un grand contour GC sensiblement rectangulaire
et de dimensions 15 x 25 mm et par une grande épaisseur GE
comprise entre 680 et 840 um. Un grand format GF peut
encore étre un format 1FF défini par un grand contour GC
sensiblement rectangulaire et de dimensions 54 x 85,6 mm et
par une grande épaisseur GE comprise entre 680 et 840 um.
D’autres formats pour le grand format GF sont encore
possibles. On peut citer le format normalisé 40 x 66 mm ou
encore le format normalisé 33 x 66 mm.

Afin que 1’ensemble adaptateur 5 ©plus carte a
microcircuit 1 présente, au moins sur une partie de sa
surface, une épaisseur correspondant & la grande épaisseur
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GE du grand format GF, le rehausseur 9 présente une
épaisseur comprise entre 10 et 170 um. Afin de tenir compte
des tolérances de fabrication, il est possible de réduire
cette épaisseur & un intervalle entre 50 et 130 um. Selon
un mode de réalisation préféré, cette épaisseur est
avantageusement strictement supérieure & 80 um. Selon un
mode de réalisation préfére, cette épaisseur est
avantageusement strictement gupérieure a 160 um.

L’invention concerne encore une carte de distribution
12. Un mode de réalisation d’une telle carte de
distribution 12 est illustré & la figure 7. Une carte de
distribution 12 est une plague 13 de matériau plastique
dans laquelle est disposée au moins wune carte a
microcircuit 1. La fonction premiére d’une telle carte de
distribution 12 est de permettre au distributeur de livrer
un ensemble suffisamment grand pour &tre manipulé aisément,
alors que la carte 3 microcircuit 1 est de dimensions de
plus en plus réduites.

Une carte de distribution 12 comprend ainsi une carte a
microcircuit 1 de petit format PF. Cette carte a
microcircuit 1 est avantageusement prédécoupée, par toute
technique connue de 1'homme du métier, afin de pouvoir &étre
simplement détachée de 1la plagque 13 de 1la carte de
distribution 12, sans outil. Avantageusement, la place
disponible sur 1la carte de distribution 12 est mise a
profit pour intégrer tous les moyens utiles & l‘utilisation
d‘une telle carte a microcircuit 1.

Ainsi un premier adaptateur 15 peut étre disposé dans
la plagque 13. Un tel adaptateur 15 présente un grand
contour extérieur GCl correspondant a un premier grand
format GFl. La carte & microcircuit 1 peut avantageusement
8tre disposée dans ledit adaptateur 14. De méme au moins un
deuxiéme adaptateur 16 peut étre disposé dans la plaque 13.
Un tel adaptateur 16 présente un grand contour extérieur
GC2 correspondant & un deuxiéme grand format GF2. Chacun
des adaptateurs 15, 16, comprend un rehausseur {non

visible), avantageusement disposé sur 1la face opposé au
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connecteur 3 de la carte & microcircuit 1. Chaque
rehausseur présente une épaisseur adaptée a 1’épaisseur du
format de son adaptateur 5. Ainsi si le premier grand
format GF1 présente une é&paisseur GE1l, le rehausseur du
premier adaptateur 15 présente une épaisseur GEl - PE. De
méme si le deuxiéme grand format GF2 présente une épaisseur
GE2, le rehausseur du deuxiéme adaptateur 16 présente une
épaisseur GE2 - PE.

Chacun des adaptateurs 15, 16 est avantageusement
prédécoupé afin de pouvoir étre aisément détaché de la
plagque 13. La plagque 13 elle-méme peut aussi former un
adaptateur.

Ainsi tel qu’illustré & la figure 7, la carte a
microcircuit 1 est au format 4FF. L’adaptateur 15 permet
d’adapter d’'un format 4FF wvers un format 3FF, tant en
extension, gu’en épaisseur. L’adaptateur 16 permet
d’adapter d’'un format 4FF vers un format 2FF, tant en
extension, qu’en épaisseur. La plague 13 permet d’adapter
vers un format 1FF.

Ainsi, en fonction du format du lecteur de carte, une
méme carte de distribution 12 permet de fournir plusieurs
formats. Si la carte a microcircuit 1 est détachée seule,
en rompant la prédécoupe & la périphérie de la carte a
microcircuit 1, elle peut étre employée dans un lecteur
AFF. Si la carte & microcircuit 1 est détachée ensemble
avec 1’adaptateur 15, en rompant la prédécoupe a la
périphérie de 1’adaptateur 15, sans nécessairement rompre
la prédécoupe a la périphérie de la carte a microcircuit 1,
ledit ensemble peut étre employé dans un lecteur 3FF. Si la
carte & microcircuit 1 est détachée seule, en rompant la
prédécoupe & la périphérie de la carte & microcircuit 1,
que 1’adaptateur 16 est détaché en rompant la prédécoupe a
la périphérie de 1’adaptateur 16, la carte a microcircuit 1
peut &tre mise en place dans la découpe interne présente
dans 1’adaptateur 16. L’ensemble comprenant la carte a
microcircuit 1 ainsi mise en place et l’adaptateur 16 peut
8tre employé dans un lecteur 2FF. Sans aucune manipulation,
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la plague 13 peut étre employée directement dans un lecteur
1FF.

Selon un mode de réalisation avantageux, les différents
adaptateurs 15, 16 sont disposés dans la plaque 13
symétriquement relativement au centre de la plague 13, de
mani&re & ce que le connecteur 3 de la carte a microcircuit
1 se retrouve positionné & une méme position relativement
au coin de ladite plaque 13.

Il est encore possible de disposer d’autres adaptateurs

dans la place disponible sur la plaque 13.
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REVENDICATIONS
1. Adaptateur de format permettant de conformer une carte
a4 microcircuit (1) de petit format (PF) selon un grand
format (GF), le grand format (GF) présentant une forme

sensiblement plane, présentant une grande épaisseur (GE),
d’extension selon ledit plan limitée par un grand contour
(GC), le petit format (PF) présentant une  forme
sensiblement plane, présentant une petite épaisseur (PE),
inférieure & la grande épaisseur (GE), d’extension selon
ledit plan limitée par un petit contour (PC), inscrit dans
le grand contour (GC), ledit adaptateur (5) comprenant une
plagque (6) sensiblement plane d’extension selon ledit plan
limitée par une limite externe (7) sensiblement identique
au grand contour (GC) et par une limite interne (8)
sensiblement identique au petit contour (PC), caractérisé
en ce que ladite plaque (6) ©présente une épaisseur
sensiblement égale 3 la petite épaisseur (PE), et en ce que
1’adaptateur (5) comprend encore un rehausseur (9)
sensiblement plan d’épaisseur sensiblement é&gale a la
différence entre la grande épaisseur (GE) et la petite
épaisseur (PE), disposé parallélement a la plaque (6).

2. Adaptateur selon la revendication 1, ol le rehausseur
(9) est disposé du cbté opposé au connecteur (3) de

microcircuit.

3. Adaptateur selon 1la revendication 1 ou 2, od le
rehausseur (9) couvre tout ou partie de la surface comprise

entre la limite externe (7) et la limite interne (8).

4. Adaptateur selon la revendication 3, ou le rehausseur
(9) couvre tout ou partie de la surface inscrite dans la

limite interne (8).

5. Adaptateur selon 1’une guelcongque des revendications 1
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a 4, ol le petit format (PF) est défini par un petit
contour (PC) sensiblement rectangulaire et par une petite

épaisseur (PE) comprise entre 600 et 700 um.

6. Adaptateur selon 1l’une quelconque des revendications 1
a 5, ol le grand format (GF) est défini par un grand
contour (GC) sensiblement rectangulaire et par une grande

épaisseur (GE) comprise entre 680 et 840 um.

7. Adaptateur selon 1’une quelconque des revendications 1
a 6, oll le rehausseur (9) présente une épaisseur comprise
entre 10 et 170 um, préférentiellement entre 50 et 130 um.

8. Adaptateur selon la revendication 7, ou le rehausseur

(9) présente une épaisseur strictement supérieure a 80 um.

9. Procédé de fabrication d’un adaptateur (9) selon 1l’une
quelconque des revendications précédentes, caractérisé en
ce qu’il comprend les étapes suivantes

- fabrication d‘une plague (6) selon une épaisseur
sensiblement égale a4 la petite épaisseur (PE),

- fabrication d’un rehausseur (9) selon une é&paisseur
sensiblement égale a la différence entre la grande

épaisseur (GE) et la petite épaisseur (PE).

10. Procédé de fabrication selon la revendication 9, ou
1’étape de fabrication du rehausseur (9) comprend un dépdt

de matiére sur la plaque (6).

11. Procédé de fabrication selon la revendication 9 ou 10,
oll l’étape de fabrication du rehausseur (9) comprend les
étapes de découpage du rehausseur (9) et d’assemblage avec

la plague (6).

12. Carte de distribution comprenant une plaque (13),
comprenant une carte & microcircuit (14) prédécoupée selon
un petit format (PF), le petit format (PF) présentant une
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forme sensiblement plane, présentant une petite épaisseur
(PE), d’extension limitée par un petit contour (PC), un
premier adaptateur (15) prédécoupé, permettant de conformer
ladite carte & microcircuit (1) selon un premier grand
format (GF1), le premier grand format (GFl) présentant une
forme sensiblement plane, présentant une premiére grande
épaisseur, supérieure & la petite épaisseur, d’extension
limitée par un premier grand contour (GCl), exinscrit au
petit contour (PC), au moins un deuxiéme adaptateur (16)
prédécoupé permettant de conformer ladite carte a
microcircuit (14) selon un deuxiéme grand format (GF2), le
deuxiéme grand format (GF2) présentant une forme
sengiblement plane, présentant une deuxiéme grande
épaisseur, supérieure & la petite épaisseur, d’ extension
limitée par un deuxiéme grand contour (GC2), exinscrit au
petit contour (PC), caractérisé en ce gque ladite plaque
(13) présente une épaisseur sensiblement égale a la petite
épaisseur, et en ce que chaque adaptateur (15, 16) comprend
encore  un rehausseur sensiblement plan d’épaisseur
sensiblement é&gale & la différence entre Ila premiére,
respectivement deuxiéme, grande é&paisseur et 1la petite

épaisseur, disposé parallélement a la plaque (13).

13. Carte de distribution selon la revendication 12, ou la

carte & microcircuit (1) est disposée dans 1l’un desdits
adaptateurs (15, 16).
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